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SPI-Simulyzer

Ab 2.0
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1.5

1.0106

(1.0) 03.05.2013

04.08.2014 aux sample rates

20.09.2015 Korrektur supply voltage externer Sensoren

18.11.2018 Artikelnummer/Betriebssystem update

10.10.2021 Unternehmensinformationen bearbeitet
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1.
SPI SPI
SPI
SPI USB Windows
2. Simulyzer-
2.1. :
2 SPI
25 SUB-D 25
SUB-D SUB-D
2.2. LVDS
POD 25 SUB-D
3.
3.1. ECU-
SPI ECU
ECU SPI 4 SPI
3.2. Sensor-
SPI Simulyzer
ECU SPI 4 SPI
3.3. Passiv-
ECU SPI 4 SP|
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4. SPI-
8 bis 64 Bits pro Datenpaket
SPI- 10 Hz-20MHz
8 Mbit/s
Parity/CRC
SPI ISPI Alle 4 Varianten:
1. Variante:
Phase Clock-Idle = 0
SPI-Daten mit 1. Flanke nach SS (High)
2. Variante:
Phase Clock-Idle = 0
SPI-Daten mit 2. Flanke nach SS (Low)
3. Variante:
Phase Clock-Idle = 1
SPI-Daten mit 1. Flanke nach SS (High)
4. Variante:
Phase Clock-Idle = 1
SPI-Daten mit 2. Flanke nach SS (Low)
Inframe communication
Outframe communication
ECU 2,5Vbis20V
/ 2V
/ CMOS-Ausgange mit V44=2,5 V bis 6 V
5. ECU ECU
ECU
6.
SPI FPGA 1us
4GB
6.1. FPGA
FPGA
FPGA
FPGA- -
0x31A 1.15.1
0x31B 1.15.2
0x31C 1.15.3
0x31C 1.15.4
0x31C 1.15.5
0x31C 1.15.6
0x31E 1.16.0
0x31E 1.16.1
0x320 1.16.2




'l V 4 ¥ Seite 5/13
SESKION .
SPI-Simulyzer HZ
6.2.
LVDS
1 Signal - 1 Signal 100k /
2 Signale 1. 50k / 2 Signale Jedes Signal mit 100 k samples/s
2, Signal mit 50 k samples/s
3 Signale 1. Signal mit 50 k samples/s 3 Signale Jedes Signal mit 100 k samples/s
2. und 3. Kanal mit 25 k
samples/s
4 ignale 1. Signal mit 50 k samples/s 4 Signale Jedes Signal mit 100 k samples/s
2., 3. und 4. Signal mit 16,67 k
samples/s
71.
ECU
CRC CRC
LSB
7.2.
SPI SPI
ECU
CRC
[}
[}
[ ]
° ICRC
[ ]
2V 5V

Vdd=5V  CMOS
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10.
* txt .Csv
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11.
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12.

Externe
Versorgungsspannung

USB 2.0 Anschluss
Schnittstelle zum PC

LED 3 x gelb

LED rot: Datenaustausch ohne Funktion

LED gelb: online
LED griin: Versorgungsspannung

Slot fur SD-Card

Interface 2
Interface 1

Digital/Analog I/0

1 12V

12.1. CAN

CAN
21001 ”

=

nc )

CAN low INTERFACE 2
GND

nc

nc

GND
CAN high
nc

nc

| |N[o|o|~|w =T

CAN CAN

2.2001" CAN —SPI
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12.2.
REF93
0.1%
Elkos
AD 12
<0.5%
OR
SPI
SPI
12.3.
New!
Do not use connectors
of hardware versions before 2.2!
(old version black pin connector socket
new version white pin connector socket)
ne. 2. a  m— 2|y seN
24 23
DI04 — g = VDDA 1
DIO 3 22 - 2l n.c.
EClock A—- I—j n.c.
SensReset -18——1 l——17- n.c.
Cs 3 10 NN 15
CS 2 l—I [ 13
CS_1 12 - 11
S0 » w2
Mosl & = w— 7
MSO-5 | = = S
4 3 GND
CLK——F—m= = Intern verbunden
VDD 2 = . 1 Anschluss eines Pins
ausreichend
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12.4. 25 sub-D
SPI 25 Sub-D
25 sub-D
New!
Do not use connectors
/ of older versions!
ooiss (8 $) 110
DIO3Pn24 —t-@ | [ 2 -
EClockPin23 — |- @ B
" ®+—Pin10nc
SensReset Pin22 —1-@ .
¢S3 Pin 21 £ ® | —Pin9nc
S0 | o @ Pn8GND
g:f sf” 128 | ¢ @ Pin7GND
= | ¢ @ Pin6GND
€S0 Pin 18 [ ¢ @ Pin5GND
MOSLPN 1T ] g @ Pin4 GND
MS'?:?( F;'." 112 [ o @ Pin3GND
VDD P;: 14, — RERSE "N 2GND
\oj— Pin 1 GND

25-pol. SUB-D-Buchse nach
Flachbandkabel-Adaption

GND steckerintern verbunden
1 Anschluss-Pin gentigt

125, 25 /
N 3 < @) Pin 13 Digital Output 2
i e R et
Analog Ouiput4 Pn2d —— Rl o 10 DiZital Inzut 5
Pn22 — |
Anleg Ot e P2 _: ® | Pin9 Digital Input 4
2"3'°9 g“‘p“ti ';'," N o [ Pin8Digital Input3
hitog Uik .m X L= @ Pin 7 Digital Input 2
nePntS Ty @ Pin DigitalInput 1
Di 'ta?g\:wt\é ?n ” —JEgiSy——PoGND
ng!t | output 5 an 14 o @®-|—— Pin 4 DAC4 Analog Input
D'.g'.tal o"tp"t ) P'.n i | o @ Pin3DAC3 Analog Input
D outs o1 | @ @ Pin2DAC2 Analog Input
ISR \S_®J — Pin1 DAC! Analog Input
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126.  LVDS
|
0] 0[] I —
3 GND
4 CS2-
5 CS2+
6 1SO_MI_EXT
"
9 CS1-
6] 10 CS1+
2 0S|
13 MOSI+
14 VDD
- 15 GND
16 33V
17 Eso-
3 18 CSOo+
19 GND
20 MISO-
21 MISO+
— 22 GND
23 CLK+
24 CLK-
C1 SensReset
C2 EClock
C3 DAC3
C4 DAC4
C5 GND
POD 25 SUB-D PIN PIN
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13.

13.1.
ne. 25— a w2y sent
D04 2o w1 B ypppy
DI03 -2 - - 2 nc.
EClock 20 - - 19 nc.
S 18 17
ensReset ————= —— nc.
- cs3- 6l o o1
| cs2 14 ~ = 13|
=2 cs12 —w w11
- cs.0 -1 i = 9
= Mosi &= w7
S msoL | —w WIS
4 3| GND
CLK ——= Intern verbunden
| VDDZ— - 1A ‘ eines Pins
ausreichend
13.2. ECU
ne. 21w w2 ysend
(T N R B
o3 2| o 12,
EClock 221w w1 12 nc
SensReset i—- l—l n.c.
cs3- 6l o it
cs2-4l o w18
cs12—u X
cso 0 —aiig—y
mosi &= w7
msott —a w135
4 3 | GND
CLK ——= Intern verbunden
VDD 2__. - 1 | Anschluss eines Pins
ausreichend
13.3.
n.c. A—' l—ﬁ U_SEN_1
DI04 24 23
—Ta =—— VDDA 1
D03 22 - - 21 n.c.
EClock 2w w—1° nc.
SensReset i—- l—l n.c.
[—— cs.3 16 U 15
 csa2- M - - 13|
L C5 4 i—l - it
csol—w 7
- mosi—a T
“msot w5
4 3 [GND
CLK - Intern verb
[— VDD2——I = 1A L eines Pins
ausreichend
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13.4.HIL
ECU SPI SPI HIL
SPI 4 SPI
4 SPI
SesKion GmbH SesKion
4 SPI ECU
A B C Chip Select SPI
SP1 SP1
SCLK.1 MOSI.i CSO.1 CS1.i CS2.i ECU
MISO. i SO MISOuC.1  MISOuC.1i
MISOReal . i SP1 D104
MISOReal . i
MISOMC. i
ECU SPI-Simul
.5 cs3
s CS2.1 14 o C82
MISO Real 2.1
Sensor A S0
Sl
SCLK
CS1.1 12
b MISO Real 1.1 © o
Sensor B SO
Sl
SCLK
cs = 0 5 cs0
54 MISO Real 0.1 2B DIC_M
Sensor C MOSIA
SI MOSI
SCLK SO 4 5 ck
MISOPC.1 & ., i
- S STaS Interface 1
o | SPI-Simul
é 823338 SO
Mo cs2
| \ \ "1'2'() CS_1
&8 €S0.2 0 cso
s MISO Real 0.2 i 2 pios
Sensor D s MOSI.2 80 MOS!
SCLK SCLK.2 40 CLK
MISOuC.2 o MISO

Interface 2




S E A B| Technisches Datenblatt st
ESKION .
SESKIO SPI-Simulyzer HZ
14.
165 x 105 x 55 mm
Alu
1kg
0°C ... 40°C
Max. 3g
Max. 85% nicht kondensierend
15.
USB Typ. 500 mA
ECU OV..55V
Intern
Dynam. RAM 128 MB
FPGA Soft uC Core 32 bit Soft-Core
6V SPI
16.
SPI Simulyzer
17.
. Windows7 8 XP 10 32 64
° .Net 2.0 1GB RAM
. 100 MB 4GB
FIFO
° 1.5 GHz
eUSB 2.0

J 1024x768 1280x720




